HAIIIOHAJILHAI OPTAH CTAHIAPTU3ALIL

JEP)KABHE MIAITPUEMCTBO
«YKPATHCBKHY HAYKOBO-JIOCJITHUAM
1 HABUAJIbHUM IIEHTP ITPOBJIEM CTAHJAPTU3AILII,
CEPTU®IKAILII TA IKOCTI»
(I «YxpHAHLL»)

HAKA3

BiJ 23 TpaBHs 2024 p. Kuis Ne 178

IIpo npuiiHATTS HALIOHAJBLHOTO CTAHAAPTY

BignosinHo 1o myHKTY 2 yactuHU apyroi crarti 11 3akony Yipainu
«IIpo crannapruzauitoy, posnopsaxeHHs Kadinery MinictpiB Ykpainu
«IIpo BU3HAYECHHS JEpPXKABHOIO MIJMPUEMCTBA, K€ BUKOHYE (YHKLII HallOHAJIbHOIO
oprany crangapruzauii» Big 26 nuctonaaa 2014 p. Ne 1163 ta na Bukonanus [Iporpamu
poOIT 3 HalllOHANBHOI cTaHAapTu3anii Ha 2023 pik, 3aTBEpAKEHOT HAKa30M
HIT «YkpHIHII» Big 15 mrotoro 2023 p. Ne 14

HAKA3Y1O:
1. [lpuifHATH  HAIIOHAJIBHUN  CTAaHAAPT, TapMOHI30BaHMM 3 MDKHAPOIHHM

CTaHJapTOM, METOAOM TIEpeKIIany 3 HaJaHHSIM YuHHOCTI 3 01 Gepe3ns
2025 poky:

1 [|ACTY IEC 61619:2024 Pignnn 1301 HI. 3a0pynHeHHS
(IEC 61619:1997, IDT) MOJTIXJIOPOBAaHUMHU Oipenimamu (PCB).
Buznauennss meTonoMm razoBoi xpomarorpadii 3
BUKOPHUCTAHHSIM KalJIIPHOI KOJIOHKH

— Bnepiie

2. YpaBlniHHIO MapKETHHTY Ta OpraHizamii MmyOJidyHUX 3aKymiBeiab 3a0e3MeunTd
OTIPWITFOTHEHHS IILOTO Haka3y Ha odimiinomy BeOcaiTi AT « YkpHIHL».

3. HamtionanpHOMY (hOHTY HOPMAaTHBHUX JOKYMEHTIB 3a0€31EUNTH OIMyOIiKyBaHHS
IIbOTO Hakazy B YEProBOMYy BHJAHHI IIOMICAYHOTO 1H(POPMAIIHOTO MOKaXKIHUKA
«Crangaptuy.

4. KoHTpoJib 32 BUKOHAHHSIM LIbOTO HaKa3y MOKJIa/at0 Ha 3aCTYITHUKA T'€HEePaIbHOTO
JIUpeKTOpa 3 HaykoBO1 pobotu AHTOHA lllenkyHoBa.

B. 0. reHepanbHOrO AMpEKTOPA Haraxis OJIIMHUK



